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摘要(译)

本发明提供一种显示板的制造方法及显示板，其目的为：确实进行封装
并且设为顶部发光型，而其特征为：隔以预定间隔将封装衬底(12)与EL
衬底(10)对向配置；对于封装衬底(12)预先在其周边部分形成不透明区域
(14)成为四角框状。透过EL衬底(10)将激光照射至不透明区域(14)，并将
该部分加热，使玻璃隆起而熔接。此外，由于封装衬底(12)的不透明区域
(14)以外仍为透明，因此可作成顶部发光型。
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